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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 4: Systéme de codification et classification en formes des boitiers
pour dispositifs a semiconducteurs

AVANT-PROPOS

8 interhationales.
té national iptéressé par le
et™wRon\gouvernementales, en

Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouveprie

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les gquestions te 3 ésentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, (éta < ités nationaux intéressés

comme normes, spécifications techniques, s technigyes ou\guid€s ef agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification interna
fagon transparente, dans toute la mesure

ationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
ternationales de la CEl dans leurs normes

6) L’attention est atii N
I'’objet de droitg
responsable de ne pds 8

La présente version consolidée de la CEl 60191-4 comprend la deuxieme édition (1999)
[documents 47D/298/FDIS et 47D/321/RVD], son amendement 1 (2001) [documents
47D/461/FDIS et 47D/472/RVD] et son amendement 2 (2002) [documents 47D/505/FDIS et
47D/509/RVD].

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique a celui de I'édition de
base et a ses amendements; cette version a été préparée par commodité pour l'utilisateur.

Elle porte le numéro d'édition 2.2.

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par les
amendements 1 et 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 4: Coding system and classification into forms of package outlines
for semiconductor device packages

FOREWORD

with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates
for Standardization (ISO) in accordance with conditions 4
organizations.

of standards, technical specifications, techm S i and/they are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatign, IEC Natiomal Somm)i i
Standards transparently to the maximum \extew gssible_itntheir national and regional standards. Any
divergence between the IE anda e coxregponding national or regional standard shall be clearly

indicated in the latter.
5) The IEC provides no

equipment declared to be in tonformity
6) Attention is dra ibiK b€ elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The/IEC heltkrespansible for identifying any or all such patent rights.

has been prepared by subcommittee 47D: Mechanical

standardization of s ¢ \ dévices, of IEC technical committee 47: Semiconductor
devices

This stéandard edes\ Section Five — Rules for Coding of IEC 60191-1, as regards the
designation~qf the p outlines for semiconductor devices, and annex B of IEC 60191-3,

as regards thefarm dscr|pt|on of these packages.

This consolidated version of IEC 60191-4 consists of the second edition (1999) [documents
47D/298/FDIS and 47D/321/RVD], its amendment 1 (2001) [documents 47D/461/FDIS and
47D/472/RVD] and its amendment 2 (2002) [documents 47D/505/FDIS and 47D/509/RVD].

The technical content is therefore identical to the base edition and its amendments and has
been prepared for user convenience.

It bears the edition number 2.2.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendments 1 and 2.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
L'annexe A est donnée uniquement 4 titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A cette
date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

@%
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
Annex A is for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2005. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

+ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.

@%
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NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 4: Systéme de codification et classification en formes des boitiers
pour dispositifs a semiconducteurs

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale décrit une méthode pour la désignation des boitiers et pour
la classification des formes de boitiers de dispositifs a semiconducteurs, aipsi_ qu'une méthode
générale pour établir des identificateurs descriptifs pour les boitiers a semi s

L'identificateur descriptif fournit un outil de communication utile mai M contréle
permettant d'assurer l'interchangeabilité des boitiers.

normalisation mécanique:

— premiérement: un numéro d’ordre/a\trois gh

— deuxiémement:

— troisiemement:

EXEMPLES
- 101A00
— 050G13
- P 101F01

formés des dessins des boitiers pour dispositifs

Les dessins de bejtiérs pour dispositifs a semiconducteurs sont classés en formes selon
I'arrangement ci-aprés:

— forme A: sorties d’un seul coté

— forme B: montage par 'embase

— forme C: montage par embout fileté

— forme D: sorties axiales

— forme E: montage en surface

— forme F: montage par I'embase, sorties d’'un seul cbté

— forme G: enfichables a deux ou quatre rangées de sorties

— forme H: cartouches.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/c5c6fcb5-0bcf-453a-91f3-dbbf3b40f357/iec-60191-4-1999

60191-4 © IEC:1999+A1:2001+A2:2002 -9-
MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 4: Coding system and classification into forms of package outlines
for semiconductor device packages

1 Scope

This International Standard describes a method for the designation of package-outlines and for

The following coding system will be used
standardization:
— first: a three-digit serial numbe
— second: a single reference letter indi
— third:

EXAMPLES
- 101A00
— 050G13
- P 101F01

— form A: single-ended

— form B: heat-sink-mounted

— form C: stud-mounted

— form D: axial-leaded

— form E: surface-mounted

— form F: single-ended, heat-sink-mounted
— form G: dual and quad in-line

— form H: axial lead-less.
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4 Systéme de codification des boitiers pour dispositifs a semiconducteurs

4.1 Généralités

Le systéme standard de codification est une méthode permettant d'identifier les carac-
téristiques physiques d'une famille de boitiers de dispositifs électroniques. Le systéme est
prévu pour un indicateur de deux caractéres au minimum indiquant le type de boitier. Cet
indicateur peut étre étendu selon les besoins a certaines informations optionnelles nécessaires
a l'utilisateur, pour fournir des informations supplémentaires sur les boitiers telles que la
position et le nombre des broches, la forme des broches, la dimension du boitier et le matériau
de composition principal du bottier.

4.2 Nouveaux codes descriptifs

Si un nouveau boftier, qui ne correspond pas a un des codes de désig
nouveau code peut étre recommandé pour étre standardisé.

4.3 Identificateurs descriptifs

[ e domaine dans lequel
ils aimeraient développer leur applicatior Lliere ir fi N 'indicateur descriptif peut

4.3.1

L'identificateur descriptif ®ninimal est lettres qui classe les boitiers dans des
types de boitiers normalisé 3 Wifi énéralement les caractéristiques physiques
externes. Les codes o aviations a-deéux lettres sont inclus; par exemple CC, FP,

SO, GA.
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